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! E II ! ! II ! !JL Art.Nr. Polzahl MalRe (mm)
n A B C D
. / . DIL 16 SMD M 16 7,62 10,10 3,50 20,40
DIL 20 SMD M 20 7,62 10,10 3,50 25,50
DIL 24 03 SMD M| 24 7,62 10,10 3,50 30,60
DIL 28 SMD M 28 15,24 | 17,60 | 11,20 | 35,70
Freimasstoleranz Oberfléche

Schutzvermerk gemafi
DIN ISO 16016 beachten

(© Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2010

DIN ISO 2768f Kontakt:

-E—@% Ni/4-6um Sn
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Datum Name

Erst. (17.09.2010 Lochen

Bearb. (27.09.2010 Lochen

Bezeichnung / Titel

DIL...SMD M

Prazisionsfassung fur DIL-IC

Werkstoff / Material

Isolierkdrper: PPS

Kontakt: CuzZn-Legierung

Zeichnungs-Nummer

001038291

Blatt
1

N

Anderungen

Datum

Name

001038290.iam

Blatter
1




